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Dokument okresla zalecenia dotyczace realizacji ustug montazu elektroniki (EMS). Jego celem jest
zapewnienie poprawnej wyceny, przygotowania produkcji oraz stabilnego procesu montazowego.

1. ETAP WYCENY (RFQ)
Aby przygotowac wycene, wymagane sg nastepujgce informacje i pliki:

1.1 Wymagane dane:
e BOM (Bill of Materials) zawierajgcy:

» ilos¢ danego komponentu na PCB

» PN —Part Number (numer katalogowy komponentu)

» wartosci komponentdw, tolerancje, napiecie i inne istotne parametry,
» typ obudowy,

» producent,

>

informacje o dopuszczalnych zamiennikach.
e pliki Gerber (projekt PCB)
e opcjonalnie:

» projekt Altium

1.2 Informacje wymagane do wyceny:
e ilo$¢ zamowienia (sztuki),
e sposob dostawy komponentéw:
L » klient dostarcza komponenty,

» kompletacja komponentéw po stronie MILOO-ELECTRONICS,

» kompletacja mieszana (czes¢ komponentéw dostarcza klient, cze$s¢ zapewnia MILOO-ELECTRONICS),
e liczba stron montazu (jedno/dwustronny),
e parametry PCB : wymiary, ilos¢ warstw, materiat laminatu, grubos¢ miedzi, pokrycie, kolor soldermaski,
e wymagana klasa montazu (zgodnie z IPC)
~ u wymagany rodzaj spoiwa lutowniczego (otowiowe lub bezotowiowe)

pe informacje dotyczgce znakowania PCB (jesli wymagane)
e specjalne wymagania montazowe (jesli istniejg) np. szlifowanie krawedzi PCB po separacji, klejenie komponentow,

MILOO-ELECTRONICS sp. z o.0. </ Stary Wisnicz 289, 32-720 Nowy Wisnicz % +48 146621955 @ biuro@emiloo.pl



e rysunek montazowy lub zdjecie pogladowe (dla skomplikowanych lub nietypowych projektéw),
e informacje dotyczgce zabezpieczenia PCB lakierem (jesli wymagane),
e informacje dotyczgce programowania, testéw elektrycznych / funkcjonalnych (jesli wymagane),
e wymagania dotyczgce pakowania gotowych pakietéw do transportu.

2. DOSTAWA KOMPONENTOW (JESLI DOSTARCZA KLIENT)
e komponenty nie mogg by¢ dostarczane luzem
e dopuszczalne formy:
» tasma (reel),
» tacki (tray),
» tuby (tube).
2.1 Wymagania dla tasm:
e obowigzkowa rozbiegdéwka dla podajnikéw automatycznych

2.2 Zapas komponentow:

Ze wzgledu na straty procesowe wymagany jest zapas:
e minimum 5% dla matych obudéw (nie mniej niz 20 sztuk),
e 3-5sztuk dla wiekszych elementow.

2.3 Dodatkowe wymagania:
> e elementy spolaryzowane w jednej orientacji,
e brak utlenienia i uszkodzen wyprowadzen,
! e opakowania opisane zgodnie z BOM.
L Niewykorzystane komponenty sg zwracane klientowi lub przechowywane na magazynie Miloo Electronics jako towar
+ powierzony.

v . k ETAP PRZYGOTOWANIA PRODUKCII
.1 Wymagane pliki:
——— Pick & Place (PnP),
pliki Gerber,
b rysunek montazowy PCB (desygnatory + uktad elementdw z zaznaczong polaryzacj3).
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3.2 Zalecane dodatkowe materiaty:
e zdjecia prototypdw,
e zdjecia zmontowanych urzadzen,
e informacje o elementach krytycznych,
e wskazéwki montazowe.

3.3 Zgodnos¢ dokumentac;ji:
e BOM musi by¢ zgodny z PnP (desygnatory, ilosci, obudowy),
e zalecane jest stosowanie oznaczen rewizji w nazwach plikow.

Brak zgodnosci moze prowadzi¢ do btedéw montazowych i/lub opdznienia montazu do czasu wyjasnienia. Nie ponosimy
odpowiedzialnosci za btedy montazowe ktére wynikajg z niewtasciwej dokumentacji.

4. STRUKTURA | WYMAGANIA PLIKOW PnP (Pick&Place)
Kazdy rekord musi zawieraé:
e desygnator (np. R1, C5, U2),
e wartos¢ / nazwa elementu, krytyczne parametry jak: napiecie, tolerancja itp.
e obudowa (np. 0603, QFN32),
e wspodtrzedna X (mm),
e wspotrzedna Y (mm),
> e rotacja (stopnie),
5 e strona montazu (Top / Bottom).

4.1 Wymagania dodatkowe:
o e wspotrzedne punktéw referencyjnych,
e jednostki: milimetry lub milsy,
> . ' e brak elementdéw spoza BOM,
brak duplikacji desygnatoréw.
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4.2 Przyktadowa, poprawna struktura pliku PnP:

Designator | Footprint | Center-X(mm) | Center-Y{mm) | Layer Rotation Comment
c1 C_0603 2 31.75 Toplayer 90 10uF_10V_0603
c7 C_0603 11.25 73 Toplayer 180 100nF_25V_0603
ca C_0603 8.75 73 Toplayer 360 4u7F_16V_0603
D1 micromelf 60.73 55.73 Toplayer 30 114148
D3 CD_0603 36.75 95.75 Toplayer 360 MCL41458
D9 SMA 46.5 85 Toplayer 180 5514
D71 MINIMELF_SOD-80C 25.25 96.0515 Toplayer 90 5V1
R1 R_0603 10 33.75 TopLayer 270 10k_1%_0603
R2 R_1206 14.5 28.5 Toplayer 90 100k_1%_ 1206
U3 50T-23-6 6.75 35 Toplayer 90 USBLCG-25C6
ua U_LQFP48 8 80.75 Toplayer 360 STM32G051CETE
Us IC_S0IC8 5.7459 96 Toplayer 360 CAT24C512WI-GT3
ue S0T-23 22 96.75 Toplayer 360 TCMB09LENB713
XTALL B35MXR 6.5 69.25 ToplLayer 360 32.788 kHz
Fiducial
FID1 FID-2 21 45 Toplayer 180 FID
FID2 FID-2 52 74.5 Toplayer 270 FID
Fiducial End

5. WYMAGANIA PROJEKTOWE PCB
5.1 Parametry PCB:
e minimalny rozmiar panelu: 80 x 80 mm,
e maksymalny rozmiar panelu: 740 x 360 mm,
- Iy
e maksymalna grubos¢ panelu: 4 - 5 mm.
Nie zaleca sie uktadania zbyt duzych paneli ze wzgledu na mniejszg sztywnosc.

- 5.2 Parametry montazowe:
' e minimalny rozmiar elementu SMD: 0201,
& 4 | e maksymalna wysokos¢ elementéw SMD: 15 mm,
e mozliwy montaz dwustronny SMT (wptywa na koszty produkcji),
~ e mozliwos¢ montazu na podtozu flex, rigid-flex.

-
»

-

~—
5.=nkty referencyjne (fiducials):
- I e 2-3 punkty na pojedynczej PCB (po przekatnej),
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e 2-4 punkty na panelu (po przekatnej).
Zalecane parametry punktéw:
e pad:1,0mm
e odmaskowanie: 2,0 mm
Dodatkowo:
e asymetryczne rozmieszczenie,
e 2 punkty lokalne dla BGA i uktadéw z matym rastrem wyprowadzen.

5.4 Panelizacja:
e preferowane V-CUT,
e mostki (mouse bites) : szerokosé 3—5 mm (perforowane),
e zapewnienie sztywnosci panelu.

5.5 Keep-out:
e minimum 5 mm od krawedzi PCB jesli brak obrysu technologicznego,
e dodatkowy odstep od krawedzi dla wysokich komponentéw do depanelizacji pakietow,
e zalecany obrys technologiczny.

5.6 Otwory bazujace:
e nie sy wymagane w procesie automatycznego montazu SMT.

6. WSPARCIE PROJEKTOWE

W przypadku ztozonych projektéw zalecamy kontakt przed produkcja.
Pomagamy w:

analizie wykonalnosci,

optymalizacji paneli,

przygotowaniu do produkcji,

redukcji ryzyka btedow.
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7.5DSUMOWANIE

'Prawidiowe przygotowanie dokumentacji skraca czas realizacji i zwieksza stabilno$¢ procesu produkcyjnego.
W razie pytan i watpliwosci zalecamy kontakt przed uruchomieniem produkcji.
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Kontakt:

Specjalista ds. sprzedazy ustug EMS:
Piotr Czesak

+48 605 661 396

piotr.czesak@emiloo.pl

Dyrektor produkgciji:
Rafat Brzegowy

+48 609 101 352
rafal.brzegowy@emiloo.pl

Wsparcie techniczne:
Piotr Rosiek

+48 886 935 642
piotr.rosiek@emiloo.pl

Biuro obstugi klienta:
Monika Tokarczyk

+48 665 991 380
monika.tokarczyk@emiloo.pl

¥ % 1448507 780 265

rorota Przybytko-Paprota
- h ‘ﬁorota.paprota@emiloo.pl
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